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S D  N A N D
测 试 转 接 板
测 试 / 烧 录 座 套 件



注：SD NAND 芯片小圆点与转接板圆点方向对齐

SD NAND 测试板选型表

型号 外形尺寸 适用产品封装 产品外形

MK SD NAND 转接板选型表

MKSDTestboard-D1 18*11*1.0mm

LGA-8 (6.0x8.0mm)

LGA-8 (6.6x8.0mm)

LGA-16(9.0x12.5mm)



信德SD NAND 简易型烧录测试座 

型号：MKSDTestBoard-SD
• 芯片对齐转接板左上小圆点，将SD NAND放入座子中，可在原有Micro SD卡座上完成烧录和测试

• 预留测试焊盘便于飞线测试

• 适用于 信德 品牌 LGA8 6.0x8.0mm 封装的SD NAND产品

• 入门级转接座
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